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Keksinndn nimitys - Uppfinningens bendmning

Hopeapleteeraus
Silverplatering

Tiivistelmd - Sammandrag

Painetun piirilevyn valmistuksessa paljaan piirilevyn taplat
ja/tai lipi ulottuvat reidt suojataan ennen muiden kompo-
nenttien kiinnittimistd hopeapinnoitusmeneteimilla. Ho-
peapinnoite levitetaan hopeointikoostumuksesta syrjaytys-
prosessilla, jossa hopeaionit hapettavat kuparin ja saostavat
pinnalle hopeakerroksen. Vesipitoisessa hopeointikoostu-
muksessa hopeaionit pidetdan liuoksessa liittaimalla sithen
monisakaraista kompleksointiainetta. Koostumukset voivat
sisaltia hopean himmenemisenestoainetta ja ovat vapaat
pelkistysaineesta, joka kykenee pelkistamaan hopeaioneja
hopeametalliksi, halidi-ioneista ja oleellisesti vapaat ei-
vesipitoisesta liuottimesta. Pintaliitetyt komponentit voi-
daan juottaa suoraan hopeapinnoitettuihin kosketuskohtiin
kayttien mitd tahansa kaupallisesti saatavaa juotetta. Ho-
peaa ei kerrostu juotemaskille, vaan alnoastaan metallille,
joka on vihemmin elektropositiivista kuin hopea.
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Vid framstillning av tryckta kretskort skyddas dynor
och/eller genomgédende hél hos ett bart kretskort fore fast-
ning av andra komponenter genom en forsilvringsprocess.
Silverbeldggningen appliceras fran en forsilvringskomposi-
tion genom en fortrangningsprocess, dir silverjoner oxide-
rar koppar och féller ut ett silverskikt pa ytan. I den vatten-
haltiga forsilvringskompositionen bibehills silverjonerna i
l6sningen genom att din inkorporera ett komplexbildare
med manga spetsar. Kompositionerna kan innehélla en an-
Iopningsinhibitor for silver och 4r fria fran reduceringsme-
del som kan reducera silverjoner till silvermetall, fran halid-
joner och visentligt fria fran icke-vattenhaltigt l6sningsme-
del. Ytmonterade komponenter kan 16das direkt vid silver-
belagda kontakter genom att anvinda vilket kommersiellt
tillgéngligt lod som helst. Silver fills inte ut p& lodmasken,
utan enbart pa metall som #r mindre elektropositiv én sil-
ver.
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